


    



基板外観検査装置　ビービーマスター

自動両面同時検査タイプ

※1　対応基板サイズ範囲外の基板でもご相談ください。

※2　ご要望により、光学倍率の変更が可能です。

※本装置の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
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対応基板サイズ ※1

BBMaster-8800 仕様

仕様

重量

光学分解能　※2

検査項目

処理能力

カメラ

基板ストック枚数

外形寸法

0.5MPa, 150NL/min, 接続口：エアーカプラ(ホース内径12用）

約1,500kg

空圧源

50×50㎜～250×350㎜　t=0.4～2.4mm

10～16µm／pixel　(出荷時固定）

パッド・レジスト上の銅見え、キズ、凹み、異物、変色や汚れ等
シルク、Vカット、QFP、BGA、細線、スルーホール領域等の各種欠点

約5秒／枚(検査無しモード時の最速値)

カラーラインセンサカメラ　クラボウカメラ　16000画素×3ライン

高輝度LED照明装置（出荷時固定）照明装置

電源 単相AC220V　50/60Hz　30A　（ただしPC台数により変化します）

2,500W×1,050D×1,950H （mm）

最大積載高さ550mm、120kgまで

登録・設定 マウスおよびキーボード操作

検査・運転 タッチパネル・ボタン操作 （検査開始、検査停止、非常停止など）



*1 Customize available to accommodate other size/width PCBs.     *2 Optical resolution may be changed upon request.
*   Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement.

*1 超过标准对应尺寸的板子也可以商谈。     *2 光学倍率可以根据要求更改。

*  本装置的规格有随时变更的可能，请谅解。

*1 검사가능크기의 범위 외의 기판도 상담해 주세요.     *2 고객의 요청에 의해, 해상도는 변경 가능합니다. 

*  본장치의 사양은 개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
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공압 공급원 공압 공급원 0.5MPa, 150NL/min 접속구 : 커플러 (호스 내경 12mm)

전원 2상220V 50/60Hz 30A　(사용 PC 대수에 따라 변경 될 수 있습니다.)

검사・운전 터치 패널・버튼 조작(검사시작, 검사중지, 원점복귀, 비상정지 등)

외형치수 약2,500W×1,050D×1,950H　(mm)

처리능력 약 5초/매

중량 약 1,500kg

조명 장치 고휘도 LED 조명 장치

PCB적재 매수 최대 적재 높이 300mm, 120kg 까지

등록・설정 마우스 및 키보드 조작

카메라 컬러 라인 센서 카메라   KURABO camera  16000화소 x 3 라인

사양

검사가능크기　*1 50×50㎜～250×350㎜　t=0.4～2.4mm

해상도　*2 10～16µm/pixel （출하시 고정）

검사 항목
패드・레지스트 면의 동 노출, 긁힘, 눌림, 이물질, 얼룩, 오염 등.
실크, V 컷, QFP, BGA, 패턴, 스루홀 영역등의 각종 결점.

Line scan illumination High brightness white LEDs (Factory preset and fixed)

PCB stacker capacity

Operation Touch screen （Inspection start/stop, Zero return）, Emergency stop button

50×50mm～250×350mm　t=0.4～2.4mm

Dimensions 2,500W×1,050D×1,950H （mm）

Weight Approx. 1,500kg

3-line CCD camera, KURABO camera 16000 pixels×3 lines

10～16µm/pixel (Factory preset and fixed)

鼠标和键盘操作

最大装载量550mm,120kg

Copper exposure, scratches, dents, foreign materials, discoloration, dirt or others on pads/SR.
Various defects on Silk, V-Cut, QFP, BGA, Fine line, Through hole or other regions

Registration/Setting Requires no special skills (mouse & keyboard operation)

Camera

0.5MPa, 150NL/min, 1/2" quick connect coupling

说明

BBMaster-8800

Specifications

Applicable PCB size,
thickness *1

50×50㎜～250×350㎜　t=0.4～2.4mm

Processing performance Approx. 5 sec./piece (the fastest time at no inspection mode)

Optical resolution *2

Max. PCB stack height 550mm, 120kg

Detectable defects

重量 约1,500kg

外形尺寸

10～16µm／pixel (出货时决定)光学分辨率 *2

金属表面与油墨表面上的刮伤、异物、变色、露铜；
文字检查、V-CUT检查、QFP检查；线路检查；贯通孔检查等

处理能力 约5秒/张

彩色线性照相机　KURABO 相机16000像素×3lines

宽度2,500×深度1,050×高度1,950 （mm）

气源 0.5MPa, 150NL/min, 直径12的快速接头

电源 单相220V　50/60Hz　30A（随PC数量变化）

登记・制定

电路板存货张数

Power supply/
Consumption

AC 220V, single phase,　50/60Hz,　30A (varies with the number of PC)

对应电路板 *1

检验 触摸屏和按钮操作（检查开始，停止检查，原点复原，紧急停止）

检验项目

照明器具

照相机

高亮度的LED照明装置 (出货时决定)

Air source


